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Octobre
3-10 Budapest

7-12 Barcelone

CIB, International Council for Building
Research Studies and Documentation :

6th Congress « The Impact of Research
on the Built Environment »

FEANI, Fédération européenne
d'associations nationales d'ingénieurs : Congrès

international.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre
leurs propositions jusqu'au 15 juin 1973 à l'adresse
suivante:

Journées d'électronique 1973
Chaire d'électronique
Chemin de Bellerive 16, CH-1007 Lausanne
Tél. (021) 26 46 21 int. 623

Communications SVIA
Candidatures

M. Bamert Robert, architecte, diplômé EPFZ.
(Parrains : MM. J. Zweifel et G. Cocchi.)

Mme BermscoriiÊjîmine, architecte, diplômée EPFL en 1972.
(Parrains : MM. J.-P. Desarzens et J. Kropf.)

M. Bernasconi Fernando, architecte, diplômé EPFL en
1972.
(Parrains : MM..|||»|||i|esarzens et J. Kropf.)

M. Bruand Jean-Paul, ingénieur civil, diplômé iflFL en
1973.
(Parrains : MM. J.-C. Badoux et S. Vinnakotasyä

M. Chennit Mohamed, ingénieur civil, diplômé en 1973.
(Parrains : MM. J.-C. Badoux et S. Vinnakota.)

M. Pazis GeorgeÈ ingénieur civil EPFL, diplômé en 1973,
(Parrains : MM. C. Spentzas et A. Petsios.)

M. Schenk Bernard, ingénieur rural et géomètre, diplômé
EPFL en 1968.
(Parrains : MM. H. Thorens et J. Weidmann.)

M. Truong Trong-Vien, ingénieur mécanicien, diplômé
EPFL en 1970.
(Parrains : MM. E. Favre et S» Gouda.)

Nous rappelons à nos membres que, conformément à
l'article 10 des statuts de la SVIA, ils ont la possibilité
de faire une opposition motivée par avis écrit au Comité
de la SVIA dans un délai de 15 jours. Passé ce délai,
les candidatures ci-dessus seront transmises au Comité
central de la SIA.

Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne

Journées d'électronique 73

Lausanne, 16-18 octobre 1973

Le caractère propre des Journées d'électronique,
organisées pour la quatrième fois à l'Aula de l'EPFL par la
Chaire d'électronique, est de donner une information de
haut niveau scientifique et technique à des personnes qui
ne sont pas nécessairement spécialisées. A cet effet, les

organisateurs recherchent des conférenciers pour des
communications dans les domaines suivants :

— Méthodes de conversion AID D/A
(linéaires, non-linéaires, PCM, etc.; problèmes de

rapidité, de précision, d'interpolation, etc.).
— Technologie et réalisation des convertisseurs AID D/A

(discrets, hybrides, monolithiques, etc.).

- Conversion A/D D/A dans la conception des systèmes
(exigences, compromis, implantation, multiplexage,
coût, etc.).

Les textes des conférences présentées en français, anglais
ou allemand seront publiés dans les « Comptes rendus des
Journées d'électronique 1973 ».

Rédacteur : F. VERMEILLE, ingénieur

DOCUMENTATION GÉNÉRALE
Voir page 9 des annonces

DOCUMENTATION DU BATIMENT
Voir pages 4 et 10 des annonces

Informations diverses
DURISOL VILLMERGEN S.A.
Matériaux de construction

(Voir photographie page couverture)

Les dalles de toiture DURISOL sont connues depuis plus de
20 ans en Suisse et à l'étranger, où elles sont appliquées avec
succès dans toutes sortes de constructions.

Les éléments de planchers posés dans l'immeuble de Montana
sont en fait des plaques de toiture dont l'armature a été
renforcée par des fers Omnia pour reprendre les surcharges
habituelles des logements et dont la face inférieure visible est faite
d'un mélange copeaux fins spécialement choisis et de ciment.

Selon le dessin technique ci-dessous, on obtient les principaux
avantages suivants :

— très grande rapidité de montage (env. 500 à 700 m2 par
jour);

— suppression de tout coffrage ;
— excellente isolation phonique (env. 45 db) ;
— très bonne absorption phonique (face inférieure brute) ;
— résistance au feu.
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RACCORD MAÇONNERIE DURISOL AVEC

DALLE PREFABRIQUEE DURISOL

Les murs extérieurs de l'immeuble de Montana ont été réalisés
en plots-creux DURISOL de 25 cm.

Tous renseignements complémentaires seront volontiers
fournis par DURISOL VILLMERGEN S.A., ch. de la
Juliette 4, 1000 Lausanne, tél. 021 27 74 24/25.
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